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钧崴电子科技股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株式会社フラッ

ト电子（Flat Electronics Co., Ltd.，以下简称“Flat Electronics”）的生产经营需要，公

司全资子公司株式会社横浜エレクトロニクス（Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.，

以下简称“YED”）为 Flat Electronics与株式会社きらぼし銀行就借贷事项提供担保，

并拟签订《特定保证契约证书》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子公

司提供担保，YED已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会

或股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称 株式会社フラット电子（Flat Electronics Co., Ltd.）

成立时间 2019年 3月 19日

资本金额 5,000万日元

社长 田木 稔

注册地址及主要经营地 横滨市泉区中田北三丁目 1番 27号

主营业务 电阻及其他电子零件之制造及销售

是否属于失信被执行人 否

股权结构 公司持有 100%股权

与公司存在的关联关系或

其他业务联系
系公司全资子公司



三、担保协议的主要内容

担保方 Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.

被担保方 Flat Electronics Co., Ltd.

债权人 株式会社きらぼし銀行

担保方式 连带责任保证

担保期限 签订日至债务最终清偿日

担保金额 280,000,000日元及附带利息、损害赔偿金等债务

其他事项 被担保方不存在其他股东提供担保的情形，被担保方未提供反担保

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司子公司累计对子公司提供的实际担保发生金额为 0元，公

司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼

的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、YED董事会决议

2、担保合同。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司

董事会

2026年 10月 13日
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